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Abstract (en)
The device has a plug side (12) and a connection end for contacting a braided conductor. The connection end has a saw tooth contour (14),
whereby edges are provided perpendicular to the plugging direction and a sprung sleeve (20) is slid onto the connection end. The sleeve is
expanded by a wedge element (40) and presses inserted braids into the saw tooth contour after removal of the wedges. AN Independent claim is
also included for a housing for an inventive device.

Abstract (de)
Fur in einem isolierenden Geh&ause angeordnete elektrische Anschlusselemente, die als Stift- oder Buchsenkontakte ausgebildet sind, wird fur
die elektrische Kontaktierung der jeweiligen Anschlussenden mit einem elektrischen Litzenleiter vorgeschlagen, die Anschlussenden mit einer
sagezahnahnlichen geformten Kontur zu versehen, die von einer geschlitzten Hiillse umgeben ist, wobei die Hilse mittels eines Keilelementes
aufweitbar ist, so dass bei gedffneter Hulse die Litzen in den Freiraum zwischen Sagezahnkontur und Hilse einschiebbar sind und beim Entfernen
des Keilelementes, die Litzen durch die federnd ausgefihrte Hilse in die Sdgezahnkontur gepresst werden. <IMAGE>
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